
工业和信息化部办公厅文件

工信厅科〔2018〕 67 号

工业和信息化部办公厅关于印发〈国家

制造业创新中心建设领域总体布局

(2018 年新增）〉的通知

各省 、 自治区 、直辖市及计划单列市 、新疆生产建设兵团工业和信

息、 化主管部门 ：

为强化国家制造业创新中心建设顶层布局，引导地方有序开

展省级制造业创新 中心建设 ，现将《国家制造业创新中心建设领域

总体布局（2018 年新增刊印发你们 ，请结合实际贯彻落实。



（此页无正文）

工

（联系电话 ： 010-68205235)
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附件

国家制造业创新中心建设领域总体布局 （2018 年新增〉

序号 领域名称 技术难点

先进陶瓷材 ti'!:点突破高纯越细陶瓷扮休低成本制造与处理技术；大尺才蒋密陶瓷复杂构件成型校术；先进陶瓷快速烧结技术
利 与装备开发i 先进陶瓷高效精密加工技术等．

1fI 点交破在豆子玻璃的化学组成设计与结构、工艺、性能本构关系的精型商性能被硝环保配方；新型放满生产热，L

2 放1沟 JJi 付科 返校的王维仿真及多相揭合枚术；高质if-玻稽的高效熔化、复合滋浪、强制均住、俄缺陷控制技术；满足原 ＃！ 茬 、
波汽皮等商丰台皮坏准的超过F浮法成形技术； 三维温度均柑密退、气技术：玻璃新材料深加工技术（半导体绞均匀镀

恨、近空间升华、军草被E离钢化4宇－ ）；高效咽化炉温度J芳和~（.场拉制技术i 核心绞备开支等．

高性能瑛材
l{t点突破高性能分离嗨规模化~键技术：街分傲、高相容和高取向的混合革质模的第ij备方法，混合基质型海水淡

3 ft喂，纳滤躁、气你分离，悦和j参选汽化税等；高分离精度、商提秘密皮的陶瓷蟆材料和混合导体进氧艘抖抖．破
科

化5毫斗英材料；耐高温猿四氟乙烯膜和中空纤维纳米杂化多层，模材料，等．

重点解决 t1 能控制、自动感在11 、云服务、语音识别、手惨识别、大数据等智能化技术在家电产品中的集成应用；

4 
高端知白色｛也 构建i是令京 rt:!, 制造、It转型升纯所需的技术标准体悉，究在；因统家也创造 j],:数字化、智能化和Ii位及产品的各项技术
京用电黠 就；{I,；整合优化家电产品的功艇、结构 、 流校、外观、 原型等；压缩机、 J矢热 j榕. f专感器 . MCU、 I GBT. IPM 等来

也以心零部件创精设计和产业化应用；结合京电制造jk特征的智能化装备开发等‘

蓝点旦这被商品贯印染产品设计、制造技术，包括功能性后整理技术、 l:HH化高性能纤维染整技术 、 数码喷摄印花

5 
先进 l'rJ 染技 技才t、织物图案设计和色彩管理系统等；才2点突破印染智能制造投机，包恬生产工艺参我在线检测控制及生产流
t 4空白功化、 tp g袋生产管理 MES 系统$： !fi" 点突破印事丧生产节能战排技术．包括张：h敏感织物连续加工仗 ,f生、少水

无水染整枚术、！总成本l,fJ 袋废水深度处理及 i到那技术苓．



序号 领域名称 技术难点

重点攻克功力系统、电控技长．液压驱动．农机1在衅，驾驶、动植物对象识别与监控系统苟为代农的关键丰部件效

能提升和..， 靠性技术、 1(1 点失破智能农机j在强化H抖、农机控制芯片及精蛊作业役作系统．高压共轨控制器、扮

6 
农业机蚀装 液压控制器、智能传功控制~、分布式动力输出系统等核心本部件，构建新一代智能农机开放掠准架构．掌握只

益？ 有信息汲取、智能决策和精>1t作业能力的技术密 ！.（.＿型商辅农机产品及其制造技术，开发覆盖九大作物的拖拉机．

收扳机．植保机等多品种智能农机．开展 (lrJ 向区域怜色农业生产模式生产全过程、品种公商品智能；挺机作业示范、

为萨同地域、 严问气候、 ：F闷作物的农业生产提供成套智能农机装备解决）1 案．

11:点困统以新型储能技术．储能材料应用、乡能/N; 混合呕动及控制系统f'U；恒的绿色节能找长；以也）J 电子1牵引唤：

压黠、高功率 '8-U定的牵引变对L直J驱式本钱间 ?J,f专功系 f℃炭的高钱能牵引传动技术； l飞智能悠知．大战据分析、料，

7 
，＼：，吐轨J/1 ；＞，是 器学习代表的智能it 葵键校. ,j,; ；以变轨系统．多流制式、 i, 网合一代农的k联互通投 ·it；以智能化修程修制、全

4吨装备 生命周期的健康管理、能敛评价代炎的运给．月且每樊挝执术；以尚寒风沙高i在1在我条件下的孩司系统服役性能．飞

饥系统工我沟代农的体系化安令保降 It术；以基了·泣λj也“ 体化的信息传输．夺孜地烧I与怠协i司处置技求：f沟 f~ 

余的体系 it守全保P事技术等兴键共性 i生水，交彼技才t瓶颈．加强技术转化能力．

自 有，仿器 重点解决目前存储器产业处于起步阶段 ， DRAM. Flash 非主流产品尚p扎实现{It 产、技术积累少军问题．

集成电路钊
钊；｛·I 特色\'till~ 二 ι利’ 臭多．与设计结合非常紧密的特点．业点舵决校长水 ·r·、产品良率 . J.. 艺 l有 ~'i挤在制约的共

9 色 l 乙＆ J.-.J
性」t 伏，捉列封斗在技术和产品水平 ‘

4生测 i式

IO 
字＃体占4地 重点突锁光剖机．刘蚀机！咛关键钱 {J,-. t,'L及 F童片、／t如i庆等关键材料．提高产品的稳；E性．一员怜、油吨位：\'ii能，

；在备和钊料 满足半导体生产 -::.r 求 ．

11 
SG 中高级器 重点突破新型半 ff U、材料及了艺J每位美键技术 fo ,v. .:II'. ft : itl站用中高领功If放大器、放；波徽、｜咛叫天线等核心器

t令卢 件产业’比＊＇ l>t技术； 终端m们额前端．毯毡~米议 ＊－成芯片设汁要键技术~ .

，翅防治陀草或
重点突破 CMOS 图像传感$. 位学钝 ：）， .专业叫颜厅片哼关键器件；越高j~j棍｛＠机‘专业监i电器、切换台．，地高

12 速在线在储、制！在域每JI&.纯蝙筋码设备、趋向消节目创作网络、 i P 可忆说靠在制揭设在豆、 8K 转J磊寺、起尚i向应拟』曾
制作检水

强现实j在描豆、 三维会f... ,a 制作设备等采编据专用设备．

’ 

‘ 
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序号 领域名称 技术难点

13 ~ J以1见家：
可7点加决虚拟~~产业近日民显示、~知1 变亘‘ j丘吉虹、处理、内容制作等关键核心批伏掌」庄和南端产品供份下 ）（ 、

内容与服务较为匮乏、创听支撑体系不健全；衔决虚拟现实行业应用生态严完善. ft！.端化、 ,k,J守. ft 发展＇.f I可题．

1!点绽破 Li nux Jfi军系统内核技术，发展虚拟化、分－$式处理、 t 恪／众核仁PU 适配等执术，形成高安全．高叮

14 
先进技ft. ，系 1.；服务器操作系统、支抖人~据、 ldi 贷． 飞J. 智能等新兴应用 . }JP快开发实时操作系统及 l向性能实阶l 韬件，交

毛It. 价工业 tt』制 －；）；； 求 ． 制订适合；气寺吱｛斗配置的二字：按操作系绒行业标准．重点伤决徨J 向归功 JH史甘能守控报作系统 f-

F.、I 

J 


